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1.1 Phạm Vi Bộ tiêu chu�n này là tập hợp các yêu cầu chấp nhận chất lượng bằng ngoại quan cho các lắp ráp điện tử. Tiêu chu�n này
không cung cấp các tiêu chu�n cho việc đánh giá các mặt cắt ngang.

Tài liệu này trình bày các yêu cầu chấp nhận cho việc gia công các lắp ráp điện và điện tử. Trong quá khứ, các tiêu chu�n cho các lắp ráp
điện tử bao hàm nhiều diễn đạt trợ huấn về các nguyên tắc và kỹ thuật. Để hiểu trọn vẹn hơn về các khuyến nghị và qui định của bộ tài liệu
này, chúng ta nên sử dụng tài liệu này kết hợp kèm với các tài liệu IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 và IPC J-STD-001.

Các tiêu chí trong bộ tiêu chu�n này không có ý định qui định các quá trình để hoàn thành gia công các sản ph�m và cũng không có dụng ý
cho phép sửa chữa/biến đổi hay thay đổi sản ph�m của khách hàng. Ví dụ như sự hiện diện của tiêu chí cho các kết dính của các linh kiện
không hàm ý/cho phép/đòi hỏi việc sử dụng chất kết dính, và sự mô tả của một chân linh kiện được quấn cùng chiều kim đồng hồ quanh
một đầu cực không hàm ý/cho phép/đòi hỏi tất cả các chân linh kiện hay dây dẫn phải được quấn theo chiều kim đồng hồ.

�gười sử dụng bộ tiêu chu�n này cần phải am hiểu việc ứng dụng các yêu cầu của bộ tài liệu và cách thức vận dụng chúng.

Bằng chứng khách quan minh chứng việc vận dụng các kiến thức này cần được lưu giữ. Khi không có các bằng chứng khách quan này, tổ
chức cần xem xét thực hiện việc rà soát định kỳ kỹ năng của nhân viên để xác định các chu�n mực chấp nhận một cách thích đáng.

IPC-A-610 có các tiêu chí ngoài phạm vi của IPC J-STD-001 xác định các yêu cầu về cầm nắm, cơ khí hay các yêu cầu về kỹ năng khác.
Bảng 1-1 tóm lược các tài liệu có liên quan.

IPC AJ-820 là một tài liệu hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến chủ đích của bộ tài liệu này và giải thích hoặc làm sáng tỏ lý do kỹ thuật
căn bản cho ranh giới chuyển tiếp của các tiêu chí, từ điều kiện Mục tiêu đến Lỗi. Hơn nữa, thông tin hỗ trợ được cung cấp nhằm trợ giúp
sự am hiểu tường tận hơn việc xem xét quá trình có liên quan đến hiệu năng nhưng thường không thể phân biệt được qua phương pháp
đánh giá bằng ngoại quan.

Bảng 1-1 Tóm Lược các Tài Liệu Liên Quan

Mục Đích Của Tài Liệu Mã Số Kỹ Thuật Định �ghĩa

Tiêu Chu�n Thiết Kế IPC-2220 (Bộ)
IPC-7351
IPC-CM-C770

Các qui định về thiết kế phản ảnh ba cấp độ phức tạp (Cấp độ A, B, và C) thể hiện hình
học tinh vi, mật độ lớn hơn, nhiều bước gia công hơn để tạo ra sản ph�m.
Hướng dẫn về Linh kiện và Quá trình lắp ráp để trợ giúp việc thiết kế đế bảng mạch in
(PWB) và bảng mạch lắp ráp (PCA), nơi mà quá trình gia công PWB tập trung vào các
đế hàn và đường dẫn cho việc lắp ráp trên mặt, còn bảng mạch lắp ráp tập trung vào các
nguyên tắc lắp ráp trên mặt và kỹ thuật lắp ráp xuyên lỗ vốn thường được kết hợp chặt
chẽ vào quá trình thiết kế và tài liệu thiết kế.

Các Yêu cầu của Đế bảng mạch in IPC-6010 (Bộ)
IPC-A-600

�hững yêu cầu và tài liệu chấp nhận cho bảng mạch cứng, mạch dẻo và cứng kết hợp,
mach dẻo và các hình thức bảng mạch khác.

Tài Liệu Về Sản Ph�m Cuối IPC-D-325 Tài liệu mô tả đế bảng mạch in, cụ thể các yêu cầu của sản ph�m cuối được thiết kế bởi
khách hàng hay sản ph�m lắp ráp cuối cùng. Các chi tiết có thể có hoặc không có tham
khảo đến tính năng kỹ thuật công nghệ hay tiêu chu�n về tay nghề cũng như những sở
thích của khách hàng hay những tiêu chu�n nội bộ.

Tiêu Chu�n Về Sản Ph�m Cuối J-STD-001 Các qui định về hàn trong các sản ph�m điện và điện tử mô tả những đặc tính tối thiểu
cho việc chấp nhận sản ph�m cũng như các phương pháp đánh giá (các phương pháp
thử nghiệm), tần suất thử nghiệm và khả năng ứng dụng của các qui định về kiểm soát
quá trình.

Tiêu Chu�n Chấp �hận IPC-A-610 Tài liệu có hình ảnh minh họa trình bày các đặc tính khác nhau của đế bảng mạch in và/
hoặc cụm lắp ráp điện tử đúng theo điều kiện mong muốn, trội hơn những đặc tính chấp
nhận tối thiểu tính theo tiêu chu�n hiệu năng của sản ph�m và phản ảnh các tình trạng
vượt ra ngoài điều kiện kiểm soát (Báo động hay Lỗi) để giúp người đánh giá quyết
định có cần hành động khắc phục hay không cho quá trình gia công sản ph�m.

Các Chương Trình Huấn Luyện
(Tùy Chọn)

Các yêu cầu huấn luyện dạng văn bản dùng để dạy và học về quá trình gia công, các kỹ
thuật để thi hành các qui định chấp nhận, hoặc cho tiêu chu�n của mặt hàng, tiêu chu�n
chấp nhận, hoặc các yêu cầu được chi tiết hóa trong tài liệu của khách hàng.

Gia Công Lại và Sửa chữa IPC-7711/7721 Văn kiện cung cấp các phương thức để hoàn thành lớp phủ bảo vệ và tháo gỡ hoặc lắp
linh kiện, sửa chữa lớp phủ chống hàn, và sửa đổi / sửa chữa vật liệu ép lớp của đế bảng
mạch in, đường dẫn, và các lỗ xuyên mạ.

1 Yêu Cầu Chấp �hận Cho Các Lắp Ráp Điện Tử

Lời �ói Đầu (tt.)
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